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2023年3月期 第3四半期決算説明会(Web開催)

当社 出席者︓
代表取締役副社⻑CFO 川村 浩一
経営支援室 高嶋 直樹



 将来の事象に係わる記述に関する注意
 本資料に記載されている情報, ならびに口頭で提供される情報は, 現時点で入手可能な情報をもとに, 当社

が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
 これらは, 市況, 競争状況, 半導体業界ならびに⾃動⾞関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要

因の影響を受けます。
 従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と⼤きく異なる場合がありますことを

ご承知おき下さい。

 表記データ・用語について
 注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメントを「計測」, ま

た親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
 記載されている⾦額や⽐率の情報は, 注記がある場合を除き, 億円またはパーセントによる要約表⽰を⾏

っております。その為, 内訳の計が, 合計と一致しない場合があります。
 2022年度より、在外⼦会社の収益及び費⽤は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する

⽅法に変更しております。これに伴い、2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適⽤した数値を記載
しております。

 監査について
 本プレゼンテーション資料は, 監査法人による監査の対象外です。

Copyright  2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 2Feb 6th, 2023



2022年度 第3四半期 連結業績

 受注高は想定通り減少、売上高・利益累計は既往ピークを更新
 ３Qに特別損失（訴訟損失引当⾦繰入額）を計上
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四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比

受注高 414 464 556 427 462 340 301 -11% -55%
売上高 288 324 314 381 279 432 320 -26% +2%
営業利益
(営業利益率)

60
(21%)

69
(21%)

63
(20%)

91
(24%)

57
(20%)

100
(23%)

74
(23%)

-25% +19%

経常利益 60 70 65 97 65 101 71 -29% +9%
当期純利益 44 53 48 70 48 71 33 -53% -30%

累計業績(億円)
2021年度 2022年度

第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 前年同期比

受注高 1,434 1,103 -23%
売上高 926 1,031 +11%
営業利益
(営業利益率)

192
(21%)

231
(22%)

+21%

経常利益 195 237 +21%
当期純利益 144 153 +6%

○ CFOの川村です。日頃⼤変お世話になっております。

〇 それでは決算概要を説明いたします。
上段、 2023年度第3四半期累計の業績は、受注高 1,103 億円、売上高 1,031億円、
営業利益 231億円、 経常利益 237億円となり、 親会社株主に帰属する当期純利益は、
訴訟損失引当⾦繰入額18億円を特別損失に計上した結果 153億円となりました。
売上高、各利益は第3四半期累計で既往ピーク更新です。

〇 一⽅、受注高は、半導体が減速したことにより、前年同期⽐で２割減となりました。
また、営業利益率は22%となりました。

〇 下段は四半期ごとの実績です。
こちらも受注高は減少する一⽅で、売上高、営業利益は増加となりました。
営業利益率は20％台前半を維持しております。

〇 次にセグメント別に説明いたします。



〇 次に 半導体製造装置セグメントの業績です。

〇 第３四半期累計の受注高は818億円 、売上高は795億円、 営業利益は203億円です。
受注高は、⺠⽣関係の需要減少を背景に、想定通りに減速推移しましたが、
売上高・営業利益は累計での既往ピークを更新しました。

〇 第3四半期の業績は下段に記載の通りです。
売上高は、ほぼ当社の想定通りで、前年同期並みとなりました。

〇 次に四半期推移のグラフで説明いたします。

半導体製造装置セグメント

 累計売上高、営業利益は既往ピークを更新
 ⺠⽣関係の需要低下が続き、受注は減速
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セグメント業績
(累計︓億円)

2021年度 2022年度
第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 前年同期比

受注高 1,174 818 -30%
売上高 717 795 +11%
営業利益
(営業利益率)

166
(23%)

203
(26%)

+23%

四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比

受注高 336 382 456 355 359 252 207 -18% -55%
売上高 227 247 242 295 211 343 241 -30% -0%
営業利益
(営業利益率)

53
(23%)

60
(24%)

53
(22%)

81
(28%)

50
(24%)

89
(26%)

64
(27%)

-28% +21%



半導体 – 四半期業績推移

 売上高︓⽣産は高⽔準を維持したが、納期延伸要請の影響を一部受ける
 受注高︓パワー系・ウェーハ製造が想定を上回るも、⺠⽣関係需要が想定下振れ

売上高・営業利益 受注高・受注残高
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(億円)(億円)(億円)

〇 こちらは、半導体の売上高、営業利益、受注高などの四半期推移グラフです。

〇 左側は売上高と営業利益の推移です。⽣産は高⽔準を維持しました。
納期の延伸要請の影響もあり、売上高は第2四半期⽐で30％減少しましたが、
ほぼ想定内の着地でした。
第4四半期の売上高は第3四半期⽐で30%程度の増加を想定しております。

〇 右側は受注高、受注残高です。
第3四半期の受注高は、引き続き パワー半導体、ウェーハ製造向けなどの需要が
堅調に推移しましたが、
⺠⽣向け需要の落ち込みにより、結果として想定をやや下回りました。
第4四半期の受注高は、⺠⽣向け需要を中⼼とした減少傾向が続き、
第3四半期⽐で20%程度の減少を想定しております。



〇 続いて、 計測機器セグメントの業績です。

〇 第3四半期累計の受注高は285億円、 売上高は236億円、 営業利益は28億円となりました。

〇 これまで手控えられていた設備更新の再開の動きがでてきたことにより、
内需を中⼼としたモノづくり需要が緩やかに回復し、受注高は堅調を維持しました。

〇 売上高・営業利益とも、ほぼ想定通りの着地となり、前年同期⽐プラスとなりました。

〇 第3四半期の業績は、下段に記載の通りになります。

 受注は内需のモノづくり需要がけん引し堅調を維持
 売上・利益は第３四半期累計・四半期ともにほぼ計画通り
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計測機器セグメント

四半期業績(億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比

受注高 78 82 100 72 102 88 95 +8% -5%
売上高 61 76 72 86 68 89 80 -11% +10%
営業利益
(営業利益率)

7
(11%)

10
(13%)

10
(14%)

10
(12%)

6
(10%)

11
(13%)

10
(13%) -8% +5%

セグメント業績
(累計︓億円)

2021年度 2022年度
第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 前年同期比

受注高 260 285 +10%
売上高 210 236 +13%
営業利益
(営業利益率)

26
(13%)

28
(12%) +7%



 売上高・営業利益︓緩やかな回復基調を維持、ほぼ想定通りに推移
 受注高︓非⾃動⾞の需要を下支えとした緩やかな回復基調を維持、ほぼ想定通り

売上高・営業利益 受注高・受注残高

計測 – 四半期業績推移
(億円)(億円)(億円)

Copyright  2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) 7Feb 6th, 2023

〇 こちらは、計測の売上高、営業利益、受注高などの四半期推移グラフです。

〇 左側、第3四半期の売上高・営業利益は、全体として想定通り
緩やかな回復傾向で推移しています。
第4四半期の売上高の⾒通しについては、
第3四半期⽐で30%程度の増加を想定しております。

〇 右側、受注高ですが、非⾃動⾞分野を中⼼とした内需の緩やかな回復傾向が続いており、
ほぼ想定通りとなりました。
また、受注残高も増加傾向にあります。
第4四半期の受注高の⾒通しは、 第3四半期⽐でほぼ横ばいを想定しております。



資産の部(億円) 負債・純資産の部(億円)

490

384

403

565

1,903

61

1,903

36

1,311

299

(68.1%)

258

-59

+9

+154

+48

+68

-5

+83

-1

2,049

-7

貸借対照表

2,049
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35

1,394

367

(67.2%)

253

431

393

557

613

54

1,616

現預⾦
437

売上債権
309

在庫
329
他 40

固定資産
500

+53

+75

+74

+65

+21

買入債務
231

固定負債
55

純資産
1,168

他 162

(⾃己資本
⽐率

71.4%)

1,616 +68

+96

-19

+143

〇 次に、貸借対照表についてご説明いたします。

〇 2022年12月末の総資産は2,049億円で、3月末⽐ 146億円増加しました。
左側、資産の部では、高い受注残を背景に、今後の⽣産に向けた在庫が増加しました。
右上段の 負債では、部品の調達増加に伴う買掛⾦の増加などにより、
流動負債が増加しました。

〇 この結果、12月末の⾃己資本⽐率は 67.2%となりました。



試験研究費、設備投資、減価償却
 研究開発費︓先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化
 設備投資︓飯能⼯場・アプリケーションセンタ強化 2023年度も現⽔準の設備投資を想定

 減価償却費︓軽微な増加傾向
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通期計画 変更なし

 飯能工場に続く新工場の名古屋工場周辺での建設計画検討開始（2025年度竣工目標）

〇 こちらは、試験研究費や設備投資などの実績推移と、今年度の計画です。

〇 試験研究費は、第3四半期までは64億円となり、ほぼラップ通りです。
引き続き、開発強化に取り組んでまいります。

〇 設備投資は75億円となっています。
今年度は、今後の支払い計画を踏まえ、計画通りの着地を⾒込んでいます。

〇 なお、半導体装置を中⼼とした⽣産拡張に関して、
飯能工場に続き、新工場を名古屋地区で建設する計画の検討を開始しました。
⻑期的な観点から⽣産キャパシティの拡張を進めてまいります。

〇 減価償却の実績は28億円です。
今後も減価償却は増加する⾒込みですが、軽微であると⾒込んでいます。

〇 以上が定量⾯でのご説明になります。



2022年度 業績予想の前提(⻘字︓2月変更）
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• 受注は⺠⽣品を中⼼に軟調な傾向が当⾯続く
• 一部で納期延期要請あるも、⽣産スロット調整で対応
• ⽣産拡張対応、研究開発に加えアプリケーションセンタ強化
• 活動に取り組む

全体
• 高⽔準の⽣産が続く
• 部材不⾜は一部で緩和あるも引続き影響続く
• インフレ、米中規制の動向を注視

半導体

計測
• ⾃動⾞関連の回復は想定より遅いが、内需を中⼼とした需要堅調
• 半導体、NEV、⾃動化分野への拡販を推進

〇 こちらは 業績予想の前提です。11月の説明会でお⽰しした資料に、
⻘字でアップデートを入れております。

〇 ⽣産⾃体は、両セグメントともに 年度を通じて高⽔準が続くとみてます。
部材調達難は緩和する傾向にはあるものの、
依然として調達に体⼒を要しているものがあり予断を許さない状況です。

〇 さらに、物価上昇や⾦利上昇によるマクロ経済の減速リスクの高まりに加えて、
米国による対中規制についても注視してゆく所存です。

〇 半導体については、⺠⽣品を中⼼とした軟調な需要が、
少なくともあと半年程度は続くとみておりますが、

パワー系やウェーハ需要などが一定程度下支えになると考えています。
一部取引先からは出荷時期の調整依頼が来ており、
⽣産スロットの調整対応が続いています。
他⽅、⻑期的には成⻑が続くとの考えのもと、⽣産拡張、研究開発などは
継続していきます。

〇 計測では、主⼒業界である⾃動⾞向けの回復は想定より遅いですが、
内需を中⼼としたモノづくり全体の回復傾向は、緩やかながら続いていくとみております。
また、非⾃動⾞分野の拡販を推進し業容を拡⼤させる計画としています。



(半導体)

(計測)

 2022年11月2日に修正した通期業績予想・配当予想から 修正なし
 両セグメントとも4Q売上は4Q⽐増加を計画
 ⾃己株式の取得を決定 (詳細は 2月6日付 適時開⽰をご覧ください）

2022年度 業績予想
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連結業績 (億円)
2021年度 2022年度

通期 通期予 前期比
売上高 1,307 1,450 +11％
営業利益
(営業利益率)

283
(22%)

300
(21%) +6％

経常利益 292 311 +7％
当期純利益 213 220 +3％
1株配当 185円 218円 +33円

セグメント別
四半期業績 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q予想

受注高 336 382 456 355 359 252 207
売上高 227 247 242 295 211 343 241 315

受注高 78 82 100 72 102 88 95
売上高 61 76 72 86 68 89 80 104

〇 以上を踏まえ、2022年度の通期業績予想は、⾜許の業況などを総合的に勘案し
従来予想を据え置いております。
配当予想にも変更はございません。

〇 また、本日リリースいたしました通り、
株主還元の一環として、⾃己株式の取得を実施いたします。

〇 株主の⽅へ配当､⾃社株取得､仕入先の⽅には支払サイト短縮､
お取引先には⽣産キャパシティ増強と、
各ステークホルダへの還元を進めていく計画です。

〇 私からの説明は以上となります。ありがとうございました。



IR情報

https://ir.accretech.jp/ja/index.html

サステナビリティ情報

https://www.accretech.jp/sustainability/index.html
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統合報告書

https://ir.accretech.jp/ja/integrated_report.html



補⾜資料
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セグメント別業績推移

（百万円）

会計期間 四半期

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

2022年3月期 2023年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

受
注
高

半導体 65,335 57,709 93,181 152,896 33,604 38,228 45,575 35,487 35,918 25,246 20,663

計測 33,573 29,866 23,878 33,159 7,780 8,192 9,995 7,191 10,246 8,788 9,472

合計 98,909 87,576 117,060 186,056 41,384 46,420 55,571 42,679 46,165 34,034 30,136

受
注
残
高

半導体 27,670 29,182 50,619 102,370 61,493 74,990 96,367 102,370 117,153 108,134 104,714

計測 9,165 7,782 6,301 9,904 7,970 8,535 11,298 9,904 13,367 13,263 14,782

合計 36,836 36,965 56,920 112,274 69,464 83,526 107,666 112,274 130,520 121,398 119,496

売
上
高

半導体 69,117 56,198 71,745 101,145 22,729 24,731 24,198 29,485 21,135 34.264 24,084

計測 32,403 31,728 25,359 29,556 6,111 7,627 7,232 8,585 6,783 8,892 7,954

合計 101,520 87,927 97,105 130,702 28,841 32,358 31,431 38,071 27,919 43,156 32,038

営
業
利
益

半導体 13,195 7,915 13,565 24,698 5,320 5,953 5,294 8,130 5,049 8,874 6,416

計測 7,025 4,366 1,996 3,628 667 961 984 1,015 641 1,120 1,031

合計 20,221 12,282 15,562 28,327 5,987 6,914 6,279 9,145 5,691 9,994 7,448

営
業
利
益
率

半導体 19.1% 14.1% 18.9% 24.4% 23.4% 24.1% 21.9% 27.6% 23.9% 25.9% 26.6%

計測 21.7% 13.8% 7.9% 12.3% 10.9% 12.6% 13.6% 11.8% 9.5% 12.6% 13.0%

合計 19.9% 14.0% 16.0% 21.7% 20.8% 21.4% 20.0% 24.0% 20.4% 23.2% 23.2%
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損益計算書

（百万円）

会計期間 四半期

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

2022年3月期 2023年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

売上高 101,520 87,927 97,105 130,702 28,841 32,358 31,431 38,071 27,919 43,156 32,038

売上原価 60,430 53,452 60,190 77,694 17,413 19,130 19,360 21,789 15,940 25,783 18,220

売上総利益 41,090 34,474 36,914 53,008 11,428 13,227 12,070 16,281 11,978 17,372 13,817

販売費および一般管理費 20,869 22,192 21,351 24,681 5,440 6,313 5,790 7,136 6,287 7,378 6,369

営業利益 20,221 12,282 15,562 28,327 5,987 6,914 6,279 9,145 5,691 9,994 7,448

営業外収益 688 255 540 987 134 66 175 611 824 96 -229

営業外費用 104 177 235 153 110 27 -76 92 18 25 111

経常利益 20,805 12,360 15,867 29,160 6,011 6,953 6,531 9,664 6,496 10,065 7,107

特別利益 58 57 1,354 390 13 - - 377 5 58 12

特別損失 419 1,712 1,074 34 - - - 34 - - 1,751

税引前利益 20,443 10,705 16,147 29,516 6,024 6,953 6,531 10,007 6,502 10,124 5,368

法人税等合計 5,719 3,598 3,978 8,132 1,651 1,688 1,753 3,038 1,660 3,019 2,011

親会社株主に帰属する
当期純利益

14,665 7,156 12,175 21,326 4,356 5,250 4,755 6,963 4,812 7,096 3,338

1株当たり当期純利益
(円)

352.92 171.89 293.83 522.52 106.09 128.30 117.06 171.34 118.38 174.47 82.05

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)

350.23 170.72 291.43 517.51 - - - - - - -
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貸借対照表
(百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(3Q末)

流
動
資
産

現金及び預金 34,640 43,657 49,033 43,141

売上債権※1 29,633 30,946 38,367 39,317

在庫 30,152 32,886 40,325 55,704

その他 3,345 4,025 6,103 5,423

合計 97,771 111,516 133,829 143,586

固定資産合計 48,777 50,039 56,457 61,323

総資産 146,549 161,556 190,287 204,910

流
動
負
債

買入債務※2 16,895 23,062 29,876 36,681

その他 12,121 16,233 25,765 25,299

合計 29,017 39,296 55,641 61,980

固定負債合計 7,857 5,482 3,564 3,454

負債合計 36,874 44,778 59,206 65,435

純資産合計 109,674 116,777 131,081 139,474

負債・純資産合計 146,549 161,556 190,287 204,910

有利子負債合計 9,641 7,581 5,497 3,673

自己資本比率 73.9% 71.4% 68.1% 67.2%

自己資本利益率（ROE） 6.7% 10.9% 17.4% -

※1: 電子記録債権、契約資産を含む ※2:電子記録債務を含む
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各種費用, キャッシュフロー
（百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(3Q累計)

試験研究費 8,234 7,193 8,146 6,399

設備投資 7,477 5,950 9,793 7,493

減価償却費（のれん除く） 3,450 3,516 3,551 2,757

（百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(上期)

営業活動によるキャッシュフロー 5,965 22,062 23,837 4,611

投資活動によるキャッシュフロー -6,116 -5,191 -8,990 -4,803

フリーキャッシュフロー -150 16,871 14,846 -191

財務活動によるキャッシュフロー -6,375 -8,282 -10,346 -5,120

現金及び現金同等物に係る
換算差額等

-159 429 882 1,055

現金及び現金同等物の期末残高 34,605 43,624 49,006 44,749
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従業員数推移
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